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编号：2024-005 

投资者关系活动

类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访                □业绩说明会 

□新闻发布会            □路演活动 

□现场参观                □电话会议 

其他（价值在线） 

参与单位名称及

人员姓名 

2024 年 10 月 30 日 15:30-16:30   价值在线 

国金证券：张君昊、戴宗廷；国信证券：郑汉林；华泰证券：胡

知；东方证券：杨震；粵佛私募基金管理（武汉）：曹志平；中信

证券：周家禾；山西证券：王锐；中泰证券研究所：杨帅；国泰君

安证券：邵潇、于歆；广东德汇投资管理：金飞扬、杨明洋；兴业

证券： 史一粟、蔡屹；海通证券：杨寅琛等 

上市公司接待人

员姓名 
聂磊（董事会秘书） 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、公司经营情况介绍 

作为中国高科技产业知名的绿色科技服务商，公司已形成“绿

色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品

材料”主营业务三驾马车。为了更好地展示战略布局和业务发展情

况，公司第三季度完成了公司全称、证券简称的变更，证券简称由

“盛剑环境”变更为“盛剑科技”。 

2024年 1-9月，公司有序推进市场开拓、精益生产、订单交付、

产品研发、工厂建设等各项经营工作，实现营业收入 9.94 亿元，归



属于上市公司股东的净利润 9,147.02万元。其中，第三季度实现营业

收入 3.30亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,521.95万元，实现同

比增长。总体来说，公司始终聚焦集成电路、半导体显示、新能源

三大高新技术产业市场机遇，承接、交付一批重点项目，在产品研

发验证方面取得新的突破，推动战略业务的持续发展。 

二、Q&A 

1、公司的应收账款问题是否有采取措施解决？ 

公司管理层一直高度重视应收账款回款问题，持续加强项目回

款工作，同时持续与客户紧密沟通，密切跟踪回款工作；公司的客

户主要为国企、大型集成电路公司、大型半导体显示公司等，其一

般请款流程较长，导致该部分应收账款回款较慢，但此类客户的历

史信用、经营情况和还款能力良好，应收账款质量较好，应收账款

损失风险较低。 

2、公司前三季度销售费用、管理费用、研发费用同比增长的原

因？ 

1）销售费用及管理费用：今年以来，公司紧随下游产业需求，

寻求新的业务增长点，加强市场拓展力度，同时落实公司国际化战

略，推进海外营销团队的搭建，导致费用投入有所增加；随着公司

半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料等业务进入产业化

环节后，在销售渠道的打通以及售后服务保障等方面的投入也相应

增加。 

2）研发费用：公司持续深耕绿色科技领域，围绕先进、特色工

艺积极推进现有 L/S 产品的新机型开发工作，拓展半导体附属装备及

核心零部件产品品类；电子化学品材料业务围绕多款材料进行研发

布局。整体而言，公司持续进行产品研发和技术创新，推进产品应

用领域拓展与升级迭代，导致研发费用有所增长。 

3、 公司在建项目最新进展情况？未来 2-3 年的资本开支计划？ 

公司正在加速合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项

目”、上海嘉定“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”等



建设进展，厂房建设完成后及时推进后续设备搬入、试生产等环节

工作。短期来看，除在建项目外，公司暂无大规模新增资本开支计

划。 

4、半导体附属设备及零部件的国产替代空间如何？公司在工艺

废气处理设备领域的主要竞争优势是什么？ 

目前，半导体附属设备及零部件市场份额主要由国外厂商主

导，但受国际贸易纠纷等因素困扰，国内晶圆厂商正积极推动半导

体附属设备及零部件供应链的国产化进程，注重对国产设备的采购

及与本土设备厂商的共同研发与合作。随着公司及本土厂商技术和

产品实力的持续突破，未来国产设备的进口替代空间较大。 

公司 L/S 设备的竞争优势主要体现在：目前 L/S 设备性能已达到

国外同行水平，并且具备更好的性价比；特别是在交付能力、安装

调试及售后服务响应速度、本土化制造供应链支持等方面有较为明

显的优势；对于先进工艺段的技术需求，公司持续推进新机型升级

与技术迭代。 

5、公司存货情况如何？ 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司存货金额为 9.10 亿元，较 2023 年

期末增长 38.94%，主要为在执行项目中已完成生产但尚未移交给客

户的部分产品，随着后续完成交付或现场安装调试，可实现对应当

期项目收入的转化。 

6、公司电子化学品材料客户验证及业务进展情况如何？ 

公司有序推进电子化学品材料研产销工作。在产品研发验证方

面，推动或完成数款半导体显示剥离液、蚀刻液、清洗液产品的开

发和专利布局，并推动相关产品在客户端测试验证，近期在新增客

户开发与扩展等方面取得积极成果；在产能布局方面，合肥“电子

专用材料研发制造及相关资源化项目”进入收尾冲刺阶段，正式投

产后将为该板块业务发展提供充足产能、产业集群等支持。 

7、公司后续是否计划通过产业并购继续扩大拓宽业务？ 

公司始终秉持“行业延伸+产品延伸”的发展方针，不断完善供



应链体系和拓展产品线，更好地服务下游客户。当前公司以内生性

发展为重心，同时以开放的态度与外部优秀的技术、产业资源力量

寻求合作。 

8、公司海外市场拓展情况？ 

公司海外总部暨新加坡子公司已于上半年正式开业，目前海外

销售队伍已搭建完成，正在有序进行市场开拓工作。未来，海外业

务将以新加坡为据点，向东南亚市场辐射。 

（本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划

等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风

险，并且应当理解目标、计划、预测与承诺之间的差异。） 

附 件 清 单 （ 如

有） 
无 

日期 2024 年 10 月 31 日 

 


